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【57】申請專利範圍
1.　一種用於燃料電池或液流電池的雙極板(1)，其中該雙極板(1)包含：
一基板(3)，以及
一通道(5)，從該基板(3)之一表面處的一通道入口(7)延伸進入該基板(3)之一內部(9)，
該基板(3)之一表面在該通道(5)內側與該通道入口(7)相鄰的一第一區域(19)中比位在一第
二區域(21)中係具更高的疏水性，
其中該通道(5)係部分地以一可流動加工的黏著劑(23)填充，
該第一區域(19)形成該基板(3)之該通道(5)內側的該表面之一部分，其中該黏著劑(23)係
未與該基板(3)接觸，以及
該基板(3)之該第二區域(21)形成該基板(3)之該通道(5)內側的該表面的一部分，其中該黏
著劑(23)係與該基板(3)接觸。

2.　如請求項 1之雙極板，其中該第一區域(19)環形地圍繞該通道入口(7)。
3.　如請求項 1或 2之雙極板，其中該第一區域(19)包含在該通道(5)內側的該基板(3)之該表
面的多個部分，該等部分與該通道入口(7)呈氣體連通。

4.　如請求項 1或 2中任一項之雙極板，其中該雙極板(1)之該基板(3)係由二平板狀子基板
(13)組成，
該二子基板(13)係橫過一黏合表面(15)而黏合在一起，
以及一溢流通道(17)與該黏合表面(15)相鄰地延伸，
該第一區域(19)至少沿著該溢流通道(17)之多個部分延伸，以及
該第二區域(21)至少沿著該黏合表面(15)的多個部分延伸。

5.　如請求項 1之雙極板，其中該第一區域(19)在該通道(3)內側沿著該基板(3)的整個表面延
伸，其中該黏著劑(23)係未與該基板接觸。
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6.　如請求項 1或 2中任一項之雙極板，其中該第一區域(19)係藉由雷射(27)局部地處理以提
供局部增加的疏水性。

7.　如請求項 1或 2中任一項之雙極板，其中該第一區域(19)具有產生蓮花效應的一表面紋
理(25)。

8.　如請求項 1或 2中任一項之雙極板，其中該雙極板(1)係以一含石墨材料構成。
9.　一種用於燃料電池或液流電池的雙極板(1)的製造方法，該方法包含：
提供具有一結構的一基板(3)以使得一通道(5)在所製造的雙極板(1)中的該基板(1)內側延
伸，該通道(5)從位在該基板(3)之一表面處的一通道入口(7)延伸進入該基板(3)之一內部
(9)，以及
處理靠近該通道入口(7)的該通道(5)內側的一第一區域(19)中的該基板(3)之該表面，以使
得該第一區域(19)中的該基板(3)的該表面與一第二區域(21)中的該基板(3)之該表面相比
係具更強烈的疏水性，

其中該通道(5)係部分地以一可流動加工的黏著劑(23)填充，
該第一區域(19)形成該基板(3)之該通道(5)內側的該表面之一部分，其中該黏著劑(23)係
未與該基板(3)接觸，以及
該基板(3)之該第二區域(21)形成該基板(3)之該通道(5)內側的該表面的一部分，其中該黏
著劑(23)係與該基板(3)接觸。

10.   如請求項 9之方法，其中該基板(3)係提供具有二平板狀子基板(13)，一黏合表面(15)係構
成位在該二平板狀子基板(13)上以及一溢流通道(17)係構成與該黏合表面(15)相鄰，
該第一區域（19)至少沿著該溢流通道(17)之多個部分延伸，以及該第二區域(21)至少沿
著該黏合表面(15)之多個部分延伸，
該方法進一步包含將該二平板狀子基板(13)橫過該黏合表面(15)黏合在一起。

11.   如請求項 9或 10之方法，其中該第一區域(19)係藉由雷射局部地照射該基板(3)之該表面
進行處理。

12.   如請求項 11之方法，其中該方法進一步包含在該基板(3)之該表面的該第二區域(21)及/或
該基板(3)之該表面的一第三區域(29)中利用雷射(27)處理該基板。

13.   如請求項 12之方法，其中在處理該基板(3)之該表面的該第二及/或第三區域(21、29)時與
處理該基板(3)之該表面的該第一區域(19)時該雷射(27)係以不同的雷射參數操作。

14.   如請求項 9或 10中任一項之方法，其中該基板(3)之該表面的該第一區域(19)係藉由用產
生蓮花效應的一表面紋理(25)處理而構成的。

圖式簡單說明

以下參考該等附加圖式進一步地解釋本發明的有利實施例，其中該等圖式及解釋均不應

被理解為以任何方式限制本發明。

圖 1顯示根據本發明之一實施例的一雙極板的一平面圖。
圖 2顯示穿過本發明之一實施例的一雙極板所取的一橫截面視圖。
圖 3顯示圖 1中標記 A的該段之一放大視圖。
圖 4顯示圖 2中標記 B的該段之一放大視圖。
該等圖式係僅為示意圖並且未按比例繪製。於該等不同的圖式中相同的代表符號表示相

同或相同作用的特徵。
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